
開催日時

2025年8月27日(水)～29日(金)

＜主 催＞中国地域半導体関連産業振興協議会事務局（中国経済産業局）

※本技術交流会は、技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）の

「中国地域における先端半導体に資する人材育成推進事業」の一環で実施します。

【問い合わせ先】
ひろぎんエリアデザイン株式会社
（E-mail）semicon@hirogin.co.jp

（Tel）080-9954-7833もしくは
080-9954-7841

＜運営受託＞公益財団法人中国地域創造研究センター

ひろぎんエリアデザイン株式会社

ニーズ発信企業

シャープ福山レーザー株式会社

技術交流会2025
半導体関連産業

in シャープ福山レーザー

無料マッチングイベント 中国地域半導体関連産業振興協議会事業

【会 場】シャープ福山レーザー㈱本社（広島県福山市大門町旭１番地）

【対象者】半導体業界への参入や新たな取引先の確保を目指す以下の国が関係する半導体関連の協議会・
コンソーシアム（※）の会員

【技術交流会当日までの流れ】

※ 技術交流会当日は、以下【技術交流会当日までの流れ】におけるStep１

の１次審査、Step２の２次審査をパスした企業が参加できます。パスして

いない企業は参加できませんので、ご了承ください。
※ 8月27日（水）の技術交流会終了後、技術交流会の参加企業を対象に、

任意参加型の名刺交換会を実施予定です。

8/27（水）
～8/29（金）

6/23
（月）
15:30開始

～7/15
（火）

7/18
（金）

～8/1
（金）

～7/3
（木）

～8/20
（水）

１次選考ニーズ概要

説明会
詳細提案書

提出

提案書提出 詳細ニーズ

説明会

《Step1》 《Step２》 《Step3》

２次選考 商談会

開催概要

ニーズ情報や申込方法
などの詳細はコチラから

【情報の取扱い】提案書および詳細提案書は、ニーズ発信企業の他、必要に応じ、国が関係する半導体
関連の協議会・コンソーシアム（※）に提出することがあります。予めご了承ください。

※詳細な日程・時刻は後日公表予定

(※)中国地域半導体関連産業振興協議会、北海道半導体人材育成等推進

協議会、東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム（T-Seeds）、

関東半導体人材育成等連絡会議、中部地域半導体人材育成等連絡協

議会、九州半導体人材育成等コンソーシアム、九州半導体・デジタルイベー

ション協議会（SIIQ）。

第 １ 弾
５ 回全

第2弾以降のニーズ
発信企業は調整中


